AHAQZH ZYMMOPOQZHZ

Epelg, HMD Global Oy
Karaportti 2, 02610 Espoo, ®wAavsia

SNAWVOUHE |e ATOKAELOTIKA oG UBUVN OTL TO POIdV:
AcUppatog e§OTALONOG:
Movtélo: TA-1021
Nepypadn: E€unvo tTnAédpwvo (Smartphone)
‘Ek8oon AoylopikoU mou adopd acuppato e§onAopnd: 000C_3 110
Napexopeva s§aptiparta Kat Aettoupykd pépn: KaAwdlo USB, mpooappoyEag, 0KOUOTIKO
Europiki) ovopaoia npocappoyéa: Nokia, dvopa povtédou: FC0100, FC0101, 5V/2A
Epmnopikn ovopaocia pratapiag: Nokia, ovopa povtélou: HE 316, HE317
Eumnopkr ovopaocia akouvotikoU: Nokia, Ovopa povtédouv: WH-108

HAektpopayvntik cupBatdtnta (HME)
TeAko oxé€bio ETSI EN 301 489-1V2.1.1
Yx€6to ETSI EN 301 489-3 V2.1.0

TeAko ox€6wo ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
Yx€6wo ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

DAIMA

ETSIEN 300328 V2.1.1
ETSIEN 301511V125.1
Zx€6w0 ETSI EN 303 345 V1.1.7
ETSIEN 301 908-1V11.1.1

ETSIEN 301 908-2 V11.1.1

Acdalera ETSIEN 301 908-13 V11.1.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013 2x€610 ETSI EN 303 413 V1.1.0

EN 50332-1:2013 2x€6to ETSI EN 301 893 V2.0.7
ETSIEN 300 440 V2.1.1
EN 50332-2:2013

EN 62209 -1: 2006 'EkBeon og padlocuyvotnteg
EN 62209 -2: 2010 EN 50360: 2001 + A1:2012
EN 62311: 2008 EN 50566: 2013 + AC: 2014

EN 62479: 2010
IXETKA UE TO TLeEPLBAAAOV
EN 50581:2012

2014/53/EE:
JUotaohn Tou ZUMPBOUALOU OXETLKA LIE TOV TEPLOPLOKO TNG EKBEONG TOU EVPUTEPOU KOWVOU O€ NAEKTPOUAYVNTIKA Ttedia.
To mpoidv mou avadEpeTal maparmavw MANPOoL TIg BAcLKEG ATALTHOELG TNG akOAouBng odnyiag (0dnylwv):
- 0Oényia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) ko 3.2
- H odnyia 2011/65/EE (ROHS — MepLoplopdg Mkivbuvwy oucLwv)
O Kowvomolnuévog opyaviopog (Ovopaoia: ACB, Inc, Taut.: 1588) mpayuoatonoinos tv aflohdynon cuppopdwong cuudwva e To

napaptnua Il tng odnyiag mepi RE kot e€€6waoe to miotononTiko e€étaong tumou EE (ApBu. avad.: ATCB020910).
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